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一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置

(57)摘要

本实用新型公开了涉及一种适用于BGA芯片

植球的高精度定位装置，属于芯片植球技术领

域，包括底座和设置在底座上的活动架，所述底

座为长方体结构且上表面设置有挡板，所述挡板

上活动设置有活动架，所述活动架上开设有夹

槽，所述夹槽的内部设置有多根伸缩杆，所述伸

缩杆上连接有夹板，所述夹板上抵接有固定架，

所述固定架包括盖板、模具和底板，所述底板上

开设有与模具相互配合的卡槽，所述卡槽的内部

居中设置有调节槽，所述调节槽的内部活动设置

有卡块，所述底座的底端面上阵列设置有多个支

座，所述底座上设置有与活动架连接的推杆。该

适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，结构简

单，设计合理，具有很好的实用性。
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1.一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，包括底座(1)和设置在底座(1)上的活

动架(106)，其特征在于，所述底座(1)为长方体结构且上表面设置有挡板(102)，所述挡板

(102)上活动设置有活动架(106)，所述活动架(106)上开设有夹槽(10)，所述夹槽(10)的内

部设置有多根伸缩杆(113)，所述伸缩杆(113)上连接有夹板(109)，所述夹板(109)上抵接

有固定架(12)，所述固定架(12)包括盖板(121)、模具(122)和底板(123)，所述底板(123)上

开设有与模具(122)相互配合的卡槽(128)，所述卡槽(128)的内部居中设置有调节槽

(129)，所述调节槽(129)的内部活动设置有卡块(127)。

2.根据权利要求1所述的一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，其特征在于，所

述底座(1)的底端面上阵列设置有多个支座(101)，所述底座(1)上设置有与活动架(106)连

接的推杆(108)，所述推杆(108)的远离活动架(106)的一端设置有侧板(107)。

3.根据权利要求1所述的一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，其特征在于，所

述活动架(106)的旁侧设置有凸块(103)，所述凸块(103)上活动设置有升降杆(104)，所述

升降杆(104)上安装有顶板(105)。

4.根据权利要求1所述的一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，其特征在于，所

述夹板(109)上开设有滑道(100)，所述滑道(100)的内部设置有螺杆(111)，所述螺杆(111)

上活动设置有压板(112)，所述压板(112)上设置有橡胶垫。

5.根据权利要求1所述的一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，其特征在于，所

述盖板(121)上开设有固定孔(120)，所述底板(123)上设置有与固定孔(120)相互配合的卡

孔。

6.根据权利要求1所述的一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，其特征在于，所

述调节槽(129)的内部设置有固定块(125)，所述固定块(125)上活动设置有与卡块(127)相

互配合的螺纹杆(126)，所述螺纹杆(126)的一侧设置有调节杆(124)。
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一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及芯片植球技术领域，尤其涉及一种适用于BGA芯片植球的高精度

定位装置。

背景技术

[0002] 芯片植球主要是往BGA芯片的焊盘上加上锡球，由于BGA芯片的特殊性，经历过一

次焊接过程的BGA芯片无法进行重复利用，如果想要芯片再次使用，必须先要进行芯片植

球，恢复BGA芯片的可焊性，方才可以。芯片植球过程中放置锡球是一个必备的、精准的、高

难度的环节，我们设计的高精度定位装置很好的解决了这个难题，提高了芯片植球的成功

率，同时将植球效率由原来的一小时缩短为十五分钟，实现植球成功率和植球效率双赢的

局面；芯片植球组装可用共面焊接，这样芯片可靠性、安全性、稳定性大大提高。

[0003] 在芯片植球过程中需要对芯片进行定位，从而保证对植球的精度，在植球的过程

中需要对不同大小的芯片、不同大小的锡球进行植球操作，且在芯片植球的过程中，需要保

持稳定，否者会导致植球效果不佳甚至失败，为此，提出一种适用于BGA芯片植球的高精度

定位装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，以解决

上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种适用于BGA芯片植球的高精

度定位装置，包括底座和设置在底座上的活动架，所述底座为长方体结构且上表面设置有

挡板，所述挡板上活动设置有活动架，所述活动架上开设有夹槽，所述夹槽的内部设置有多

根伸缩杆，所述伸缩杆上连接有夹板，所述夹板上抵接有固定架，所述固定架包括盖板、模

具和底板，所述底板上开设有与模具相互配合的卡槽，所述卡槽的内部居中设置有调节槽，

所述调节槽的内部活动设置有卡块。

[0006] 优选的，所述底座的底端面上阵列设置有多个支座，所述底座上设置有与活动架

连接的推杆，所述推杆的远离活动架的一端设置有侧板。

[0007] 优选的，所述活动架的旁侧设置有凸块，所述凸块上活动设置有升降杆，所述升降

杆上安装有顶板。

[0008] 优选的，所述夹板上开设有滑道，所述滑道的内部设置有螺杆，所述螺杆上活动设

置有压板，所述压板上设置有橡胶垫。

[0009] 优选的，所述盖板上开设有固定孔，所述底板上设置有与固定孔相互配合的卡孔。

[0010] 优选的，所述调节槽的内部设置有固定块，所述固定块上活动设置有与卡块相互

配合的螺纹杆，所述螺纹杆的一侧设置有调节杆。

[0011] 本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、该适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，通过在底座上设置可以移动的活动
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架，便于在使用时通过设置在夹槽内部的伸缩杆带动夹板进行移动，从而对固定架进行夹

持固定，从而提升该装置在使用过程中的稳定性。

[0013] 2、该适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，通过在底板上设置卡槽和调节槽，便

于在使用的过程中对不同类型的模具进行安装固定，同时通过活动设置在调节槽内部的卡

块，以便于在使用时对所需植球的芯片进行安装固定，便于作业人员在使用过程中进行定

位。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需

要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实

施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图

获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的底座结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型的固定架结构示意图；

[0018] 图4为本实用新型的底板结构示意图。

[0019] 图中：1、底座；10、夹槽；100、滑道；101、支座；102、挡板；103、凸块；104、升降杆；

105、顶板；106、活动架；107、侧板；108、推杆；109、夹板；111、螺杆；112、压板；113、伸缩杆；

12、固定架；120、固定孔；121、盖板；122、模具；123、底板；124、调节杆；125、固定块；126、螺

纹杆；127、卡块；128、卡槽；129、调节槽。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型作详细说明，但本实用新

型的保护范围不限于下述实施例，即但凡以本实用新型申请专利范围及说明书内容所作的

简单的等效变化与修饰，皆仍属本实用新型专利涵盖范围之内。

[0021] 如图1～图4，该适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，包括底座1和设置在底座1

上的活动架106，所述底座1为长方体结构且上表面设置有挡板102，所述挡板102上活动设

置有活动架106，所述活动架106上开设有夹槽10，所述夹槽10的内部设置有多根伸缩杆

113，所述伸缩杆113上连接有夹板109，所述夹板109上抵接有固定架12，通过在底座1上设

置可以移动的活动架106，便于在使用时通过设置在夹槽10内部的伸缩杆113带动夹板109

进行移动，从而对固定架12进行夹持固定，从而提升该装置在使用过程中的稳定性，所述固

定架12包括盖板121、模具122(模具122可根据所需植球的芯片替换不同的模板，方便作业

人员在使用时对其进行拆装)和底板123，所述底板123上开设有与模具122相互配合的卡槽

128，所述卡槽128的内部居中设置有调节槽129，所述调节槽129的内部活动设置有卡块

127，卡块127上设置有L型结构的卡条，通过卡条对所需植球的芯片进行夹持，通过在底板

123上设置卡槽128和调节槽129，便于在使用的过程中对不同类型的模具122进行安装固

定，同时通过活动设置在调节槽129内部的卡块127，以便于在使用时对所需植球的芯片进

行安装固定，从而提升该装置的实用性。

[0022] 具体的，所述底座1的底端面上阵列设置有多个支座101，所述底座1上设置有与活
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动架106连接的推杆108，所述推杆108的远离活动架106的一端设置有侧板107，通过设置在

侧板107上的推杆108带动活动架106进行移动，便于在使用的过程中对活动架106的位置进

行调节，从而保证该装置在使用过程中的稳定性。

[0023] 具体的，所述活动架106的旁侧设置有凸块103，所述凸块103上活动设置有升降杆

104，所述升降杆104上安装有顶板105，顶板105的底部设置有加热设备，便于在使用过程中

对芯片进行植球作业。

[0024] 具体的，所述夹板109上开设有滑道100，所述滑道100的内部设置有螺杆111，所述

螺杆111上活动设置有压板112，所述压板112上设置有橡胶垫，夹板109的内部设置有与螺

杆111相互配合的丝杆电机(可以选用但不限于无刷电机)，通过螺杆111的旋转对压板112

的位置进行调节，便于作业人员的使用。

[0025] 具体的，所述盖板121上开设有固定孔120，所述底板123上设置有与固定孔120相

互配合的卡孔，利用设置在盖板121上的固定孔120与卡孔相互配合，便于在使用时对盖板

121进行安装固定。

[0026] 具体的，所述调节槽129的内部设置有固定块125，所述固定块125上活动设置有与

卡块127相互配合的螺纹杆126，所述螺纹杆126的一侧设置有调节杆124，通过活动调节杆

124，从而带动螺纹杆126进行旋转，以此对卡块127的位置进行调节。

[0027] 工作原理：该适用于BGA芯片植球的高精度定位装置，在使用之前，分离设置在底

板123上的盖板121和模具122，通过活动调节杆124，从而对卡块127在调节槽129内部的位

置进行调节，使得所需植球的芯片固定在底板123上，将所需使用的模具122放置在底板123

上，通过盖板121上的固定孔120与外界的固定销相互配合，从而将该装置固定，将放置有芯

片的固定架12放置在夹槽10的内部，通过伸缩杆113带动夹板109进行移动，从而对固定架

12进行夹持，通过设置在滑道100内部的压板112对固定架12进行固定，通过设置在侧板107

上的推杆108带动活动架106进行移动，使得固定架12移动至顶板105的正下方，通过设置在

顶板105底部的设备对芯片进行植球作业。

[0028] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型实施例进行各种改动和变型而不脱离

本实用新型实施例的精神和范围。这样，倘若本实用新型实施例的这些修改和变型属于本

实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在

内。

说　明　书 3/3 页

5

CN 218730800 U

5



图1

图2
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图3
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